
Fiberfrax®

Spezialplatten

Zur Produktfamilie der Fiberfrax® Duraboard-
Spezialplatten gehören die Platten Duraboard®

CT™, KT™ und 1010™.
Diese Produktgruppe, die aus hochreinen,
feuerfesten Keramikfasern und speziell
ausgewählten Bindemitteln besteht, zeichnet sich
durch technologisch hochentwickelte Eigenschaften
aus. Die Spezialplatten bilden eine Ergänzung zur
Standard-Produktreihe der Fiberfrax-Isolierplatten
und sind für technisch besonders anspruchsvolle
Anwendungen ausgelegt.

Jeder neue und/oder besondere Einsatz dieser Produkte, unabhängig davon, ob dieser in den in diesem Datenblatt aufgeführten Anwendungen
enthalten ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung unserer technischen Abteilung.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dienen lediglich der Verdeutlichung und sind nicht dazu bestimmt, vertragliche
Verpflichtungen zu begründen.
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ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Die Fiberfrax Duraboard-Spezialplatten haben
folgende besondere Eigenschaften :
• Hohe Temperaturstabilität
• Mit konventionellen Maschinen leicht zu schneiden

und zu bearbeiten
• Hohe Druckbeständigkeit (Duraboard CT-Platten)
• Geringe Wärmeleitfähigkeit

Typische chemische Analyse (Faser Gew. %)
Duraboard CT KT/1010

SiO2 50,0 - 58,0 50,0 - 58,0

Al203 42,0 - 50,0 42,0 - 50,0

Alkalien <0,25 <0,25

Fe2O3 +TiO2 <0,20 <0,20

Glühverlust <8% <0,5%

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Physikalische Eigenschaften
Duraboard CT KT 1010

Farbe Grau Weiß Beige/rosa

Klassifizierungstemp. 1250°C 1250°C 1250°C

Dichte (kg/m3) 330-540 350-450 380-460
Bruchmodul >0,7 MPa >0,35 MPa >0,5 MPa
(wie angeliefert)

Wärmeleitfähigkeit (W/mK)
Duraboard CT KT 1010

600˚C Durchschnittstemp. 0,10 0,13 0,11

800˚C Durchschnittstemp. 0,15 0,18 0,13

1000˚C Durchschnittstemp. 0,21 0,25 0,18

Physikalische Eigenschaften und Wärmeleitfähigkeit bestimmt
nach ENV1094-7:1994, wo zutreffend.

Die Klassifizierungstemperatur ist, speziell bei Platten, nicht
gleich zu setzen mit der maximalen Anwendungstemperatur, vor
allem wenn physikalische Bedingungen wie Zug oder
Druckbelastungen eine Rolle spielen. Für Anwendungen
als Hochtemperatur-Isolierung müssen grundsätzlich niedrigere
Temperaturen angesetzt werden. In diesen Fällen hilft Ihnen
unterstützend das Unifrax technische Büro in Ihrer Nähe.




